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Abstract (en)
[origin: US4733202A] A device for coupling between an electromagnetic surface wave device (OSEL), operating in a symmetrical field distribution
mode and an external microstrip line operating in a disymmetric mode. Coupling between the access microstrip to the surface wave device and the
external microstrip is provided by means of three line elements made from dielectric materials, held in position by three non magnetic metal parts,
forming a transition between symmetric and disymmetric modes in steps: electromagnetic surface wave mode, a symmetric mode of the surface
wave device, three plate mode, microstrip mode with reactance matching, disymmetric microstrip mode of the external microstrip line.

Abstract (fr)
L'invention concerne le couplage entre un dispositif à ondes de surface électromagnétique (OSEL), fonctionnant selon un mode symétrique de
répartition des champs, et une ligne microbande extérieure fonctionnant selon un mode dissymétrique. Le couplage entre la microbande d'accès
(19) au dispositif à ondes de surface et la microbande extérieure (9) se fait au moyen de trois éléments de ligne (1, 2, 3) en matériaux diélectriques,
maintenus par trois pièces métalliques (4, 5, 6), non magnétiques, constituant une transition entre modes symétrique et dissymétrique par palier : -
mode onde de surface électromagnétique, symétrique - mode triplaque (1, 2, 4, 5) - mode microbande (19) à adaptation de réactance (3, 6) - mode
microbande (9) dissymétrique. Application aux dispositifs à ondes de surface électromagnétiques tels que les isolateurs, munis d'au moins une
microbande d'accès.
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